42. Montaz komputera osobistego z podzespolow

Wprowadzenie

Montaz komputera z podzespotow jest jedng z najczestszych czynnosci
zawodowych wykonywanych przez technika informatyka. Duze zaawansowanie
technologiczne budowy podzespotow komputerowych oraz bezwzgledna dbatos¢ o
wysoki poziom montowanego systemu komputerowego wymagaja przeprowadzenia
okreslonych dziatan przygotowawczych oraz odpowiedniej organizacji zadan
monterskich zgodnych z zasadami bhp i1 ergonomig pracy.

ZAPAMIETAJ
Wszystkie dziatania monterskie nalezy wykonywac¢ przy odtagczonym zasilaniu
oraz z zastosowaniem §rodkow ochrony indywidualne;.

Przygotowanie do montazu komputera osobistego dzielimy na:
* przygotowanie podzespotow komputerowych zgodnych z zaplanowang
specyfikacja;
* przygotowanie stanowiska przeznaczonego do montazu zgodnie z zasadami bhp 1
ergonomii pracy
* przygotowanie podstawowych narzedzi monterskich i akcesoriow,
« analiz¢ dokumentacji technicznej dotaczonej przez producentow podzespotow.

Do podstawowych elementow stanowiska monterskiego zaliczamy.
* stot monterski z ergonomicznym siedziskiem;
* srodki ochrony indywidualne;j;
* o$wietlenie ogolne 1 punktowe;
« instalacj¢ elektryczng z uziemieniem i indywidualnym wigcznikiem oraz filtrem
przepieciowym;
* odpowiedni mikroklimat

Najwazniejszymi srodkami ochrony indywidualnej podczas montazu
komputera s3:
 mata antystatyczna z opaska na reke (dodatkowo stosowane sg rGwniez maty
podiogowe);
« fartuch ochronny;
* rekawice ochronne.



Rys. 42.1. Przyktadowe szkolne stanowisko montersko-diagnostyczne

ZAPAMIETAIJ

Podczas prac montazowych nalezy pamigta¢ o nastepujacych zasadach.
1. Sruby, metalowe dystanse, tasmy, opaski zaciskowe, pasty i ptyny do czyszczenia
trzymamy w jednym miejscu do tego przeznaczonym.
2. Boczne ostony obudowy po zdemontowaniu odktadamy w takie miejsce, aby nie
przeszkadzaly w dalszych pracach 1 nie stanowity dodatkowego zagrozenia.
3. Zasilanie podlaczamy dopiero po zamontowaniu wszystkich podzespotow i
przykreceniu oslon obudowy.
4. Do kazdej czynnos$ci uzywamy odpowiednio dobranych narzedzi.
5. Nie uzywamy duzej sity podczas dociskania czy dokrecania.
6. Wszystkie luzne przewody i tasmy spinamy opaskami.

Przyklad montazu komputera z podzespotow - krok po kroku
Krok 1. Przygotowanie do montazu
Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac wszystkie podzespoty

zgodnie z wczedniej opracowang specyfikacja montazowa lub na podstawie
dokumentu magazynowego zwanego wydaniem wewnetrznym.



Rys. 42.2. Podzespoly do montazu jednostki centralnej komputera PC

Do podstawowych podzespotow jednostki centralnej zaliczamy:

» obudowe komputerows,

* plyte gtowna,

» procesor (CPU) z zestawem chtodzacym,
* moduty pamigci RAM,

» dysk twardy (HDD),

* naped optyczny,

* karte graficzng,

» zasilacz komputerowy.

Po skompletowaniu podzespotow nalezy przygotowac stanowisko monterskie.
Gltowna czynnoscig powinno by¢ polozenie 1 uziemienie maty antystatycznej oraz
zapiecie opaski antystatycznej na nadgarstku (rys. 42.3). Zaleca si¢ rOwniez
wykonywanie prac montazowych w rekawiczkach ochronnych.



Rys. 42.3. Opaska antystatyczna
Krok 2. Montaz podzespolow na plycie glownej

Przed montazem ptyty gtownej w obudowie jednostki centralnej wskazane jest
zainstalowanie na niej delikatnych i waznych elementdw, takich jak procesor z
systemem chtodzacym i moduly pamigci RAM. Pierwsza czynnoscia jest ustalenie i
zamocowanie procesora w gniezdzie (rys. 42.4).

ZAPAMIETAJ
Niewlasciwe ulozenie procesora w gniezdzie moze spowodowac jego



uszkodzenie. Nalezy korzysta¢ z oznaczen nanoszonych na obudowie procesora lub

ztaczu socket.
Rys. 42.4. Montaz procesora w gniezdzie

Nastepnym krokiem jest natozenie pasty przewodzgcej na obudowe procesora.
Nie wolno tego robi¢ jezeli w radiatorze dotaczonym do procesora w zestawie pasta
zostala natozona fabrycznie (rys. 42.5). Wystarczy niewielka ilo$¢ pasty, poniewaz
sama si¢ rozprowadza pomiedzy procesorem a radiatorem pod wptywem sity.
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Rys. 42.5. Nalozenie pasty na obudowe procesora

Teraz mozna przystgpi¢ do zamocowania systemu chtodzacego sktadajacego
si¢ z radiatora 1 wentylatora w zaleznos$ci od rodzaju platformy systemu montazu
procesora (Intel lub AMD). W systemie stosowanym przez firmg Intel tzw. cooler jest
montowany w otworach specjalnie przygotowanych w plycie gtéwnej. Montaz jest
prosty, wystarczy wtozy¢ plastikowe kotki w otwory 1 z gory docisng¢ mechaniczny
zatrzask. Wyrazny odglos jest sygnatem, ze kazdy z kotkdw zostat wlasciwie

zamontowany (rys. 42.6).



Rys. 42.6. Montaz coolera

W systemie AMD radiator z wentylatorem montuje si¢ w podstawie
przykreconej Srubami do ptyty gtdwnej, a mocuje si¢ za pomoca dzwigni z
wyprofilowanej blaszki.

Nastepna czynnoscig jest podtaczenie ztgcza zasilajacego wentylator do
gniazda CPU-FAN na ptycie glownej (rys. 42.7).

Rys. 42.7. Podtaczenie zasilania wentylatora



Ostatnim podzespotem montowanym na ptycie gléwnej sg moduty pamigci
RAM. Jezeli modutly sa odpowiednio dobrane do slotow na plycie gtownej (inaczej
moéwigc sg obslugiwane przez ptyte gtowna), to montaz polega na ustaleniu
polozenia, zgodnie z wycigciem w zlaczu grzebieniowym modutu, oraz docisnigciu
do momentu zatrzasnigcia elementéw mocujacych (rys. 42.8, rys. 42.9).
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Rys. 42.9. Mocowanie modutow pamigci



ZAPAMIETAIJ

Moduty pamigci dobieramy zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi do ptyty gtownej. Jezeli chcemy korzysta¢ z technologii dwukanatowej (dual-
channel), nalezy kupi¢ zestaw fabrycznie dobranych dwéch modutéw dla uzyskania
najlepszej zgodnosci pracy.

Krok 3. Montaz plyty gldwnej w obudowie jednostki centralnej

Przed zamocowaniem ptyty gtdwnej nalezy umiesci¢ w tylnej czesci obudowy
specjalnej maskownicy, ktora jest dolaczona do plyty gldwnej 1 ma wceigcia
dostosowane do zamontowanych ztaczy 1/0 (rys. 42.10).
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Rys. 42.10. Maskownica zlaczy 1/0

Nastgpnie trzeba umiesci¢ dystanse w miejscach odpowiednio dopasowanych
do formatu ptyty gtownej. Rozmieszczenie dystansow czgsto jest oznaczane na
obudowie i ptycie gtownej za pomocag liter A, B, C itd. (rys. 42.11).

Rys. 42.11. Rodzaje dystansow stosowanych do ptyt gtownych



Teraz nalezy oprzec¢ ptyte gtownag na dystansach i dopasowac otwory blaszki
do ztaczy 1/0. Tak utozong ptyte gldwna trzeba umocowac za pomocg $rub z
podktadkami. Do tego celu uzywa si¢ wkretaka krzyzakowego (rys. 42.12).

Sruba z podkiadka

Plyta gtowna

Metalowy dystans
Rys. 42.12. Struktura montazu plyty gtowne;j

Ostatnig czynnoscig tego etapu jest podiagczenie przyciskow, diod
sygnalizacyjnych 1 gniazd przedniego panelu obudowy do ptyty gtownej (rys. 42.13).
Poszczegbdlne grupy pindw sa doktadnie opisane na schematach w instrukcji obstugi
dotaczonej do ptyty gtownej. Opisy wtyczek obudowy: SPEAKER (glo$nik
systemowy), POWER SW (przycisk zasilania), RESET SW (przycisk resetu),
POWER LED (dioda zasilania), H.D.D. LED (dioda dysku twardego).
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Rys. 42.13. Podiaczenia elementéw panelu przedniego
Krok 4. Montaz zasilacza w obudowie jednostki centralnej
Zasilacz nalezy umie$ci¢ w specjalnie do tego celu wyprofilowanym otworze -

trzeba go oprze¢ na poélce i dokreci¢ czterema srubami (rys. 42.14).

ZAPAMIETAJ



Niektore zasilacze maja przetaczniki napigcia zasilania. Nalezy pamigtac o
ustawieniu ich na 230 V.

Rys. 42.14. Montaz zasilacza

Nastepnie mozna przystapi¢ do podlaczenia zasilania ptyty gtownej do 24-
pinowego ztacza oraz 4-pinowej wtyczki 12 V (rys. 42.15).

Rys. 42.15. Podtaczenie zasilania ptyty gldéwne;j

Krok 5. Montaz dysku twardego i napedu optycznego



Dysk twardy 1 naped optyczny montuje si¢ w specjalnych szynach
umiejscowionych na czesci frontowej wnetrza obudowy. Napedy dopasowuje si¢ do
otworéw w szynach 1 mocuje czterema Srubami (rys. 42.16). Napedy optyczne
wktada si¢ z przodu obudowy po zdjeciu frontowego panelu lub wytamaniu blaszek
maskujacych i plastikowych zaslepek. W markowych obudowach czesto sg
stosowane specjalne systemy montazowe do instalacji bez uzycia narzedzi.

Po zamocowaniu napedow taczymy je z plyta gtbwna za pomoca tasmy SATA
lub IDE do transmisji danych oraz podtaczamy kable zasilajace (rys. 42.17).

Rys. 42.16. Montaz napedu optycznego

Rys. 42.17. Podiaczenie napedow pamigci masowe]



Rys. 42.18. Usuwanie zaslepki przed montazem karty graficzne;j

Krok 6. Montaz karty graficznej
Przed montazem jakiejkolwiek karty rozszerzen nalezy wytamac blaszki
maskujgce w miejscu, gdzie majg by¢ zlacza interfejsow kart (rys. 42.18). Do
montazu kart rozszerzen w niektorych obudowach nie trzeba uzywac narzedzi.
Nastepnym krokiem jest dopasowanie karty graficznej ztagczem grzebieniowym
do okreslonego slotu na ptycie gtdéwnej oraz przymocowanie jej do obudowy za
pomoca sruby (rys. 42.19).

Rys. 42.19. Montaz karty graficzne;j

ZAPAMIETAIJ
Niektore karty graficzne wymagaja podtaczenia dodatkowego zasilania.



Krok 7. Organizacja przestrzeni obudowy oraz zamkni¢cie obudowy

Po zakonczonym montazu nalezy uporzadkowac wigzki kabli 1 przewodow
(rys. 42.20) oraz zapewni¢ wlasciwg cyrkulacje powietrza. Jezeli komputer bedzie
generowat wigksze ilosci ciepta, nalezy wymusi¢ obieg powietrza, montujac
dodatkowe wewngtrzne wentylatory.
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Rys. 42.20. Porzadkowanie przewodow w obudowie

Ostatnim etapem jest zatozenie 1 dokrgcenie blach bocznych korpusu obudowy
jednostki centralnej.

Krok 8. Podlaczenie zasilania i urzadzen peryferyjnych oraz pierwsze
uruchomienie komputera

Po zanikni¢ciu obudowy nalezy skompletowaé zestaw komputerowy, czyli
podiaczy¢ kabel zasilajacy, monitor, mysz i klawiature w celu przeprowadzenia
pierwszego uruchomienia zmontowanego komputera (rys. 42.21).

Rys. 42.21. Podtaczenie zasilania 1 urzadzen peryferyjnych



Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci mozna po raz pierwszy uruchomic
zmontowany komputer i sprawdzi¢ czy przyciski i sygnalizacja na frontowym panelu
dziataja wlasciwie oraz czy komputer poprawnie przechodzi test samokontroli POST
(rys. 42.22).

Rys. 42.22. Pierwsze uruchomienie komputera po zakonczonym montazu

SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

KARTAPRACY 1.
Przygotowanie dysku twardego do pracy

HDD (naped dysku twardego) - rodzaj pamig¢ci masowej stuzacy do przechowywania
duzej liczby danych na no$niku magnetycznym.

Aby przygotowac do pracy dysk twardy, nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci.
1. Wykonanie dokumentacji specyfikacyjnej dysku do celow zwigzanych z audytem,
ewidencjonowaniem wyposazenia lub serwisowaniem i gwarancja.
2. Montaz dysku w obudowie jednostki centralnej w okreslonym miejscu i w sposob
zgodny z zastosowanym w obudowie systemem dopasowywania i mocowania
podzespotow.
3. podtaczenie zasilania 1 tasmy sygnatowej odpowiedniego dla dysku interfejsu.
4. Utworzenie okreslonych partycji podstawowych 1 logicznych oraz ich
sformatowanie w okreslonym systemie plikow.
5. Sprawdzenie poprawnos$ci montazu 1 testowanie parametroOw pracy za pomoca
programow diagnostycznych.



Twoim zadaniem jest instalacja dysku twardego obejmujaca nast¢pujace
czynnosci:
A. Zapisanie specyfikacji dysku twardego przeznaczonego do montazu w tabeli 1
(zamieszczonej ponizej) na podstawie analizy opisow, oznaczen, symboli i
piktograméw znajdujacych si¢ na obudowie podzespotu (zdjecia z Internetu).

Tabela 1.

Nazwa parametru Opis / wartos¢

Nazwa producenta

Rodzaj interfejsu

Ilo$¢ pamigci cache [MB]

Pojemnos¢ [GB]

Model

Numer seryjny

LBA dysku

B. Takie zamontowanie dysku twardego w obudowie jednostki centralnej za pomoca
czterech punktéw mocujacych, aby mocowanie byto stabilne, bez luzéw i mozliwosci
zmiany polozenia elementow.

C. Podlaczenie zasilania dysku i tasmy sygnalowej miedzy dyskiem a ptytg gléwna.
Wilasciwa tasme nalezy wybrac sposrdd przygotowanych na stanowisku.

D. Utworzenie partycji podstawowej, ktorej nalezy przypisaé potowe (+/- 10%)
pojemnosci dysku. Wykorzystanie instalatora systemu operacyjnego lub
przeznaczonego do tych czynnosci programu narzedziowego. Dodatkowo trzeba
wykorzysta¢ calg partycje rozszerzong 1 utworzy¢ trzy dyski logiczne o dowolnej
pojemnosci.

E. Nadanie partycji podstawowej nazwy SYSTEM, a dyskom logicznym kolejno
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI.

F. Sformatowanie partycji SYSTEM oraz dysku o nazwie TRZECI - nalezy do tego
wykorzysta¢ system plikow NTFS. Pozostate dyski na FAT 32.

ZAPAMIETAJ]

Przed uruchomieniem komputera trzeba zglosi¢ gotowo$¢ sprawdzenia
poprawno$ci montazu dysku. Nastepnie zamkna¢ pokrywe obudowy oraz przykrecic
sruby mocujace.

Rezultaty podlegajace ocenie:

* wypehniona tabelka z poprawnie wpisanymi parametrami dysku;

* stabilno$¢ zamocowania dysku twardego (4 punkty mocujace) oraz poprawnos¢
jego podtaczenia;

* utworzenie partycji o odpowiednich rozmiarach 1 nazwach zgodnych z trescig
zadania,;



« sformatowanie partycji w okreslonych systemach plikow;
* przestrzeganie zasad bhp i ergonomii na stanowisku monterskim.

KARTA PRACY 2.
Montaz procesora i pamieci na plycie glownej

UWAGA
Aby wykona¢ zadanie, mozna uzy¢ podzespotow ¢wiczeniowych poza
jednostka centralng.

Uzupetnij dokumentacj¢ dotyczaca montowanych podzespotow (tabela 2) oraz
wykonaj nastg¢pujace czynnosci monterskie:
A. zainstaluj procesor w gniezdzie przygotowanej plyty gtowne;;
B. zamocuj oraz podtacz do zasilania zestaw chlodzacy procesora, a takze zapewnij
odpowiednie warunki termoprzewodzenia migdzy elementami;
C. zamontuj jeden modut pamigci obstugiwany przez ptyte gtowna.

Tabela 2. Specyfikacja montowanych podzespotow
Procesor

nazwa parametru warto$¢ parametru

model

czestotliwose

rodzaj obudowy

Pamiec

nazwa parametru wartos¢ parametru

rodzaj modutu

pojemnos¢

czestotliwose

Po wykonaniu powyzszych czynnosci zgtos gotowos¢ do oceny nauczycielowi.
Do wykonania zadania wykorzystaj:

* w petni wyposazone stanowisko monterskie,

* plyte gtowna,

* r6zne moduty pamigci RAM,

* rOzne procesory z coolerami,

* narzgdzia monterskie,

* paste termoprzewodzaca.

Rezultaty podlegajace ocenie:
* dobor procesora do ptyty gtownej;



* poprawnos$¢ instalacji procesora w gniezdzie;

* sposob 1 doktadnos$¢ podtaczenia coolera;

* dobor modutu pamigci;

» wypelniona specyfikacja montowanych modutéws;

* przestrzeganie zasad bhp i ergonomii pracy na stanowisku monterskim.

ZADANIE 1.
Opisz, jak powinno by¢ wyposazone stanowisko do montazu komputera
osobistego z podzespotow.

ZADANIE 2.
Uzupetnij zdania:
1. Dysk montujemy . . . napedow optycznych.
2. W przypadku obudowy bez zasilacza nalezy go zamontowac . . . Srubami.
3. Naped optyczny podtaczamy do . . . 1 kontrolera na plycie gtowne;.
4. Do organizacji przewodow w obudowie najlepiej uzyc¢ . . . zaciskowych.
5. Plyte gtéwna od blachy obudowy oddzielajg . . .
6. Procesor montujemy w gniezdzie . . . gldwne;.
7. Procesory AMD nalezy umie$ci¢ w gniezdzie zgodnie ze . . .

KARTA PRACY 3.
Zaznacz krzyzykiem pola przy obrazach srodkéw ochrony indywidualnej,
ktore powinien stosowa¢ monter komputerow osobistych.
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ZADANIE 3.
Skorzystaj z zasoboéw Internetu oraz dokumentacji roznych producentow
sprzetu komputerowego i opisz dwa przyktady rozwigzan utatwiajagcych montaz

podzespotow komputerowych w jednostce centralne;.
1.

2.

ZADANIE 4.

Studium przypadku

Andrzej montowat swoj pierwszy komputer. Po sprawdzeniu poprawnosci
montazu oraz podigczenia zasilania do napedow pamigci masowej oraz plyty gtowne;j
za pomocg 24-pinowej wtyczki postanowil uruchomi¢ komputer. Zamontowat boczne
ostony obudowy 1 podiaczyt kabel zasilajacy do zasilacza oraz monitor, klawiature 1
mysz. Niestety system komputerowy si¢ nie uruchomit. Co mogto by¢ przyczyna
takiej sytuacji? Czy Andrzej wykonat wszystkie czynno$ci poprawnie i w
odpowiedniej kolejnosci? Wszystkie podzespoty bazowe byly sprawne.
Wymien mozliwe bledy, ktore mogt popetni¢ Andrzej, 1 opisz ich konsekwencje.

NOTATKI

PODSUMOWANIE

TEST 42. Cze¢$¢ pisemna egzaminu zawodowego

Zadanie 1.
Jakim narzedziem dokrecisz Srubg dystansowa?
A. Wkretakiem krzyzakowym.
B. Kluczem nasadowym.
C. Szczypcami bocznymi.
D. Peseta.

Zadanie 2.
Warstwa pasty termoprzewodzacej powinna by¢ natozona miedzy coolerem a
A. zasilaczem.
B. dyskiem twardym.
C. $rubg dystansow3.
D. procesorem.

Zadanie 3.

Jak nazywa si¢ gniazdo na plycie gtownej przeznaczone do montazu
procesora?
A. Socket
B. Cooler.



C. Tower.
D. SIMM.

Zadanie 4.
Dwukanatowa obstuga pami¢ci wymaga montazu
A. co najmniej jednego modutu.
B. dwoch par modutow.
C. dwoch modutow.
D. modutéw w kazdym dostgpnym slocie.

Zadanie 5.
Co podigczamy do gniazd o nazwach REAR-FAN lub FRONT-FAN?
A. Dodatkowe wentylatory.
B. Frontowe gniazda USB.
C. Gtosniki systemu 5.1.
D. Diody sygnalizacyjne.



